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Embedded World 2013:

przeglac

~goracych”

nowosci podzespotowych

Era Internet of Things nadeszta!

Odbywajqce sie corocznie w Norymberdze targi
Embedded World staly sie wsréd producentow
podzespolow elektronicznych ulubionym miejscem
oglaszania i promowania waznych, czesto
przefomowych, nowosci. Tak tez bylo w lym roku...

Zaczne od smutnego spostrzezenia: targi odwiedzito bardzo wielu
Polakéw, ale wziely w nich udzial zaledwie dwie firmy z naszego kra-
ju: Elproma promujaca swoja oferte handlowg oraz Sidus z Zielonej
Gory, ktérej ambitna oferta inzynierska spotkata sig z duzym zainte-
resowaniem wsréd wystawcoéw i odwiedzajacych targi. Pokonalismy
— co prawda — Ukraine, Rumunie, Slowacje, a nawet Australie, ale
rozmach stoisk firm z krajéw znanych jako elektroniczne ,potegi”,
m.in. Serbii, Tunezji i Szwajcarii, prowokowal do smutnych przemy-
§lent nad kondycja i pozycja w Europie naszego przemystu elektro-
nicznego.

Na tegorocznych targach wystawili sie wszyscy liczacy sie na
rynku producenci podzespoléw pétprzewodnikowych. Z grona firm
popularnych w naszym kraju zabraklo jedynie spadkobiercy pélprze-
wodnikowej czesci Philipsa — firmy NXP.
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Na targach wida¢ byto wyrazng dominacje platform ,Cortex”, przy
czym wyraznym trendem jest zastepowanie rodzin 8-bitowych przez
32-bitowe. Coraz chetniej producenci siegaja takze po rdzenie Cortex-
-A, ktére coraz $mielszymi kroczkami, pomimo swojej ,,mikroproceso-
rowato$ci”, wchodzg w §wiat mikrokontroleréw.

Przedstawimy kilka najwazniejszych nowosci — premier targo-
wych, z ktérych czeé¢ bez watpienia wpisuje sie¢ w rewolucyjne prady
rynkowe.

Premiery

Nieobecna ,cialem” firma NXP byla reprezentowana przez dys-
trybutora, firme Future Electronics, na stoisku ktérej prezentowane
byly mikrokontrolery z serii LPC800 oraz zestawy ewaluacyjne z tymi
uktadami (fotografia 1). Producent plasuje rodzine LPC800 jako alter-
natywe dla mikrokontroler6w 8-bitowych i to pomimo wyposazenia
jej w rdzen Cortex-MO+.

Takze firma Infineon postawila na podbdj rynku masowego,
w czym pomocne majg by¢ mikrokontrolery z serii XMC1000. Sg one
wyposazone w rdzen Cortex-M0, w sklad rodziny XMC1000 wcho-
dzg trzy podrodziny mikrokontroler6w: XMC1100/1200 i XMC1300.
Réznig sig one migdzy sobg wyposazeniem wewngtrznym, wszystkie
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Fotografia 1. Nieobecna ,,ciatem” firma NXP byta
reprezentowana przez dystrybutora, firme Future Electronics, na
stoisku ktorej prezentowane byty mikrokontrolery z serii LPC800
oraz zestawy ewaluacyjne z tymi uktadami

Fotografia 2. Mikrokontrolery Infineona sg przystosowane
do pracy w otoczeniu o temperaturze do +105°C, w obecnie
dostepnych wariantach obudéw: TSSOP16, TSSOP28 i TSSOP38

s=u it xnciiee

4% for ARDUIND™

s DA T.Can M

Fotografia 3. Zgodny mechanicznie z Arduino, tani zestaw
narzedziowy XMC1100 Boot Kit

Fotografia 4. Propozycje rozwigzan bezprzewodowych dla
aplikacji loT prezentowane przez firme Atmel
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Rysunek 5. Nowe mikroprocesory
wyposazone w rdzen Cortex-A5 - seria
SAMAS5D3x

pamie¢ o pojemnosci
16 kB. Mikrokontro-
lery XMC1000 spel-
niaja wymogi normy
I[EC60730 class B (ochrona przed nieprawidlowym dziataniem
sprzetu sterowanego przez mikrokontroler, ktére moze zagrazac bez-
pieczenstwu jego obstugi), niektére modele wyposazono takze w za-
awansowany sterownik matryc LED oraz koprocesor wspomagajacy
obliczenia arytmetyczne wykorzystywane w systemach sterowania
iregulacji (CORDIC/DIVIDE). Prezentowane mikrokontrolery sa przy-
stosowane do pracy w otoczeniu o temperaturze do +105°C, w obec-
nie dostepnych wariantach obudéw: TSSOP16, TSSOP28 i TSSOP38
(fotografia 2). Z mys$la o konstruktorach zainteresowanych nowymi
mikrokontrolerami producent przygotowal tani zestaw narzedziowy
XMC1100 Boot Kit (fotografia 3), ktéry jest mechanicznie zgodny
z systemem Arudino.

Atmel — podobnie jak wielu innych producentéw prezentujgcych
swoje opracowania na targach — miat na swoim stoisku dziat , Internet
of things”, ktérym firma nawigzata do ogloszenia roku 2013 rokiem
IoT, prezentujac wlasne propozycje rozwigzan bezprzewodowych
dla aplikacji tego typu (fotografia 4). W ramach systeméw IoT pro-
ducent przedstawil system lokalizacyjny krétkiego zasiegu dziatajacy
w pasmie ISM (2,4 GHz, na bazie modutéw ZigBee), duzy nacisk po-
fozono takze na pokazanie nowych mikroprocesoréw wyposazonych
w rdzenie Cortex-A5 (seria SAMA5D3x — rysunek 5), ktore charakte-

loT

Termin The Internet of Things (Internet przedmiotéw lub Internet

rzeczy) zostal po raz pierwszy uzyty w 1999 r. przez Kevina Ashtona

— brytyjskiego eksperta w dziedzinie nowych technologii — do opisania
systemu, w ktérym Internet jest pofaczony ze Swiatem fizycznym
poprzez wszechobecne czujniki. Ashton zauwazyt, ze wiekszo$¢ informacji
dostepnych w Internecie (w tamtym czasie ok. 50 petabajtéw (PB), 1PB =
1 024 TB) jest tworzona i zapisana przez ludzi w postaci tekstu, zdjec,
plikéw wideo itp. Sktonito go to do wysuniecia tezy, ze w niedalekiej
przysztosci taka sytuacja moze ulec zmianie i komputery beda zdolne
do wytwarzania danych oraz ich gromadzenia bez ludzkiego nadzoru.
Technologia wymagana do tego jest relatywnie prosta - etykiety RFID
(stuzace do przestania danych za pomoca fal radiowych) do $ledzenia
obiektow, czujniki niskiej mocy zbierajace dane na temat wszystkiego,
od temperatury i jakosci powietrza, poprzez czujniki ruchu, do urzadzen,
ktére moga wigcza¢ i wytgcza¢ Swiatto, ogrzewanie, systemy klimatyzacji,
kamery wideo itp. Poczatkowo do$¢ sceptycznie pochodzono do
przedstawionej przez Asthona koncepcji. Konsumenci nieufnie podchodzili
do idei zdalnego sterowania tosterem za pomoca Internetu, czy
zamawiania przez lodéwke mleka, gdy jego zapasy bedg sie juz konczyty.
Dzisiaj to nastawienie sie zmienia. Przyczynit sie do tego gwattowny
rozwdj technologii wspomagajgcych procesy opisane przez Ashtona,

co oznacza, ze Internet przedmiotow przestat by¢ ideg, a zaczyna by¢
rzeczywistoscia.

Internet of Things
107100

S48 Bossh Setwars e pions 2012
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ryzuja sie bardzo duza mocg obliczeniowa (850 DMIPS przy taktowa-
niu 536 MHz) i jednoczes$nie niewielkim poborem mocy (do 200 mW).
Jest to nowa kategoria mikroprocesoréw na rynku, wywodzaca sig
z ,duzych” ukladéw przeznaczonych do stosowania w aplikacjach
multimedialnych, zoptymalizowana konstrukcyjnie i pod wzgledem
wyposazenia pod katem wymogéw typowych aplikacji embedded.
Wadg nowych mikroprocesoréw sg ich obudowy: obecnie sg one do-
stepne wylgcznie w obudowach BGA, a Atmel — na razie — nie za-

000 — Enabling Wi-Fi-based

ernet of Things”

Smart
T MSP430™ and Tl Stellaris® enabled

'+ Modules available for reduced development cost and

Fotografia 6. Trendu loT nie pomineta na swoim stoisku takze
firma Texas Instruments, ktora sporo miejsca przeznaczyta

na prezentacje ré6znego rodzaju systemoéw komunikacji
bezprzewodowej, bazujacych przede wszystkim na
mikrokontrolerach MSP430 oraz transceiverach radiowych na
pasma ISM

i podjeta prébe wprowadzenia na rynek uktadu o nazwie
kodowej EVE

o

Fotografia 8. Gorgca nowoscig w gronie podzespotéw DSP byty
dwurdzeniowe procesory Blackfin ADSP-BF609
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deklarowal wprowadzenia do produkcji wersji bardziej sprzyjajacych
ich popularyzacji.

Trendu IoT nie pominegta na swoim stoisku takze firma Texas In-
struments, ktéra sporo miejsca przeznaczyla na prezentacje réznego
rodzaju systemow komunikacji bezprzewodowej, bazujacych przede
wszystkim na mikrokontrolerach MSP430 oraz transceiverach ra-
diowych na pasma ISM (rekordy popularnosci bije pasmo 2,4 GHz)
z oferty TI (fotografia 6).

Interesujacg nowo$¢, majacg potencjal rynkowej mini-rewolucji,
przedstawila takze firma FTDI Chip, producent niezwykle popularnych
konwerteréw USB/UART i podobnych. Firma oderwata sie od swoich
korzeni i podjela prébe wprowadzenia na rynek uktadu o nazwie kodo-
wej EVE (od Embedded Video Engine — fotografia 7) i symbolu katalogo-

Fotografia 9. Jednoukfadowy system akwizycji danych —
8-kanatowy uktad ADAS3022 na ptytce zestawu ewaluacyjnego
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Rysunek 10. Zasada dziatania technologii komunikacji krotkiego
zasiegu o nazwie BodyCom

Fotografia 11. Firma Microchip sporo miejsca poswiecita
prezentacji jednej z najlepszych znanych nam na rynku
embedded ofert podzespotéw do interfejsow sieciowych
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wym FT800. Jest to niewielki (QFN48) uklad spelniajacy role prostego
sterownika graficznego dla systeméw embedded, ktéry komunikujac sie
z systemem sterujagcym za pomoca magistrali SPI lub I*°C samodzielnie
obstuzy kolorowy wyswietlacz LCD (QVGA lub WQVGA), rezystan-
cyjny ekran dotykowy oraz gtoénik. Wbudowany koprocesor graficzny
obstuguje widzety, z ktérych uzytkownik moze budowaé wlasne, takze
animowane, obiekty graficzne, a dzieki wbudowanej w uklad pamieci
obrazu (o pojemnosci 256 kB) budowanie efektownych, parametryzo-
wanych, graficznych interfejsow uzytkownika.

Jedna z najwiekszych poteg elektroniki analogowej — firma Analog
Devices — skupita sig w tym roku na rozwinieciu i zaprezentowaniu

mozliwosci procesor6w DSP oraz specyficznych uktadéw do tor6w

Fotografia 12. Takze firma STMicroelectronics przedstawita na
swoim stoisku systemy do komunikacji bezprzewodowej oraz
nowe modele mikrokontroleré6w STM32

analogowych, przede wszystkim wzmacniaczy operacyjnych z galwa-
niczng separacja wejs¢ i wyjscé, a takze przetwornikéw A/C. Goraca
nowoscig w gronie podzespoléw DSP byly dwurdzeniowe procesory
Blackfin ADSP-BF609, w ktérych — poza dwoma rdzeniami statoprze-
cinkowymi — zastosowano takze procesor wizyjny PVP (Pipeline Vi-
deo Processor — fotografia 8) oraz jednoukladowe systemy akwizycji
danych, jak na przykiad 8-kanatowy uktad ADAS3022 (widoczny na
plytce zestawu ewaluacyjnego na fotografii 9), ktéry dzieki specjalnej
technologii wykonania struktury moze pracowac z napigciami rézni-
cowymi na wejéciu o wartosci do +24 V.

Innowacyjny pomysly zaprezentowala na swoim stoisku firma
Microchip. Byta to technologia komunikacji krotkiego zasiegu o na-

_

I

Fotografia 15. Projekt wykonany przez studentéw Uniwersytetu
w Manachium - eCARus — prezentowany na stoisku Freescale

Fotografia 13. Atrakcja przyciagajaca na stoisko firmy STM duza
liczbe zainteresowanych byty zawody sportowe polegajace na
przejechaniu toru przeszkéd zdalnie sterowanym pojazdem

Fotografia 14. Platformy do nauki przez zabawe na stoisku firmy
Freescale
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Fotografia 16. Infineon zatrudnit mikrokontrolery do sterowania
manipulatoréw wykonanych z klockow LEGO

Fotografia 17. Firma dystrybucyjna Avnet Memec udostepnita
odwiedzajacym specjalny manipulator pozwalajacy wybrac sobie
maskotke
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Fotografia 18. Texas Instruments $ciggat uwage odwiedzajacych
za pomoca miniatury rakiety kosmicznej odpalane;j
bezprzewodowo

zwie BodyCom. Zasade jej dzialania pokazano na rysunku 10 - cia-
fo uzytkownika spelnia w tym systemie role anteny, co pozwala na
skuteczny przesyl danych pomiedzy miniaturowym urzadzeniem
trzymanym w kieszeni a stacjonarnym systemem komunikacyjnym
(czytnikiem). Transfer danych jest dwukierunkowy, przesytane dane
moga by¢ szyfrowane za pomocg algorytmu AES-128 z ,mechanika”
kryptograficzna, jak w systemie KeeLoq.

Przygotowujac swoich klientéw do rzeczywistosci ,Internet of
Things” firma Microchip sporo miejsca poswiecila takze prezentacji
jednej z najlepszych znanych nam na rynku embedded ofert pod-

zespolow do interfejséw sieciowych (przewodowych i bezprzewo-
dowych - fotografia 11), a takze oprogramowania umozliwiajacego
szybkie i wygodne budowanie interfejséw graficznych dla wszelkiego
rodzaju urzadzen mikrokontrolerowych.

Takze firma STMicroelectronics przedstawila na swoim stoisku
systemy komunikacji bezprzewodowej, przy czym najwiekszy nacisk
promocyjny polozyta na dwuportowe pamieci EEPROM (z dwoma in-
terfejsami komunikacyjnymi: I?C i RF) z serii M24LR oraz — co oczy-
wiste — mikrokontrolery z rodziny STM32 (fotografia 12). Atrakcja
przyciagajacq na stoisko firmy duza liczbe zainteresowanych byly
zawody sportowe polegajace na przejechaniu toru przeszkéd zdalnie
sterowanym pojazdem (fotografia 13), podczas ktérych mozna byto
wygra¢ wybrany zestaw startowy z serii Discovery.

Na rozrywkowsq komunikacje z odwiedzajacymi targi postawilo
wiele firm: firma Freescale zwracala uwage na swoje opracowania za
pomocg réznego rodzaju platform chodzacych i jezdzacych (fotogra-
fia 14 i 15), Infineon zatrudnit mikrokontrolery do sterowania mani-
pulatoré6w wykonanych z klockéw LEGO (fotografia 16), firma dys-
trybucyjna Avnet Memec udostepnita odwiedzajacym specjalny ma-
nipulator pozwalajacy wybra¢ sobie maskotke (fotografia 17), a Texas
Instruments $ciggal uwage za pomoca miniatury rakiety kosmicznej
odpalanej bezprzewodowo (fotografia 18)...

Stowo na koniec

Przedstawione w artykule targowe premiery to zaledwie niewiel-
ki fragment oferty pokazanej przez producentéw i dystrybutor6w na
Embedded World 2013. Wsréd producent6w mikrokontroleréw krélo-
watl ,duch” ARM, zaledwie kilka liczacych sig firm (m.in. Microchip
i Renesas) prezentowalo wyroby bez wbudowanego ktérego$ z rdzeni
opracowanych przez te firme, ale trudno bylo pozby¢ sig przekona-
nia, ze homogenizacja rynku embedded czeka za progiem. Po okresie
cyfrowego ,,zaczarowania” wiele firm (m.in. Texas Instruments, Mi-
crochip, Analog Devices) wraca i to z duzg energia, na rynek pod-
zespolow analogowych, w zwigzku z czym mozemy spodziewac sig
w najblizszym czasie interesujacych ruchéw na rynku oraz w ofertach
konkurujacych ze sobg firm.

Podsumowujgc: interesujace miejsce do spotkania z awangardg
wspolczesnej elektroniki podzespolowej, szkoda tylko, Ze nas tak tam
malo...

Piotr Zbysinski, EP

REKLAMA

Handyscope HS5 - przystawka oscyloskopowa DSO z generatorem AWG

'.:,“:,:'w,,_,,,.,,_ = = 2 wejscia BNC (DSO) 1 wyjscie BNC - generator sygnatowy (AWG)

ff:i;,;—f;;:;‘—‘-f; T b maksymalne prébkowanie do 500M5/s maksymalne probkowanie do 240M5/s

I ‘ streaming do 20M5S/s pasmo generowanych sygnatéw do 30MHz
pasmo do 250MHz rozdzielczosc< 14 bitow

rozdzielczos¢ 12, 14 lub 16 bitow zakres napiec-12V..+12V

+ zakresy napiec 200mV...80V pamiec do 64MS

=t - H-I- 1 iy sprzeganie wejscia AC, DC przebiegi: sinus, trojkat, prostokat, impulsy,
Modut byl testowany — impedancja wejsciowa 1MQ / 25pF DC, szumy, zdefiniowany, wykladniczy
zabezpieczenie wejs¢ +200V narastajacy | opadajacy, sin(x)/x, cardiac,

i zostat opisany w Elektronice :
Praktycznej 11/2012 | e pamiec do 64MS haversine, lorentz, d-lorentz
rozbudowany ukfad wyzwalania

interfejs USB 2.0 High Speed
funkcje: oscyloskop cyfrowy (DSQO), generator przebiegow (AWG), analizator widma,
woltomierz, data logger / rejestrator, analizator protokotow

praca synchroniczna wielu modulow

Egmont Instruments, ul. Chtodna 39, pawilon 11, 00-867 Warszawa
tel. 228506205, 692501750, faks 226540248
e-mail tiepie@egmont.com.pl, http://www.egmont.com.pl/tiepie
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